
证券代码：301413 证券简称：安培龙

深圳安培龙科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类

别

☑特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

☑现场参观

☑其他网络会议

参与单位名称 民生证券、创华投资、中国国银资本管理有限公司、金证顾问、华泰资产、

华安基金、信达证券、民生加银基金、SECF基金、光大证券、天风证券、

长城基金、安信基金、广发证券、东方阿尔法基金

时间 2026 年 01 月 06 日 15:00-16:30 民生证券、创华投资、中国国银资本管理

有限公司、金证顾问

2026年 01月 09日 16:00-17:30 华泰资产、华安基金

2026年 01月 20日 10:30-11:30 信达证券

2026年 01月 20日 15:30-16:30 民生加银基金

2026年 01月 21日 15:00-16:00 SECF基金

2026年 01月 23日 15:00-17:00 光大证券

2026年 01月 28日 09:00-10:00 天风证券、长城基金

2026年 01月 28日 15:00-16:00 天风证券、安信基金

2026年 01月 29日 09:30-10:30 广发证券、东方阿尔法基金

地点 2026年 01月 06日 15:00-16:30 公司会议室

2026年 01月 09日 16:00-17:30 公司会议室

2026年 01月 20日 10:30-11:30 公司会议室

2026年 01月 20日 15:30-16:30 公司会议室

2026年 01月 21日 15:00-16:00 公司会议室

2026年 01月 23日 15:00-17:00 公司会议室

2026年 01月 28日 09:00-10:00 腾讯会议

2026年 01月 28日 15:00-16:00 腾讯会议

2026年 01月 29日 09:30-10:30 腾讯会议

上市公司接待人员 董事、副总经理、董事会秘书 张延洪 先生



姓名 证券事务代表、投资者关系总监 彭碧泳 女士

投资者关系活动主

要内容介绍

问题 1：请介绍一下公司 2025 年的业绩表现以及对未来业绩的展望及

主要驱动因素。

回复：2025 年公司始终保持稳健的经营发展态势，根据公司经营目标

及业务规划，经公司管理层充分研究分析，公司预计 2025 年营业收入同比

保持不低于 20%的持续稳定增长。2025 年业绩详细情况请关注后续披露的

《2025年年度报告》。

展望未来，公司将继续加大研发投入，提升产品质量和性能，积极开拓

新的市场领域，以实现公司业绩的持续稳定增长。公司未来业绩增长的主要

驱动因素包括传感器国产替代需求、下游应用领域需求、新项目推进量产、

技术研发升级、成本控制加强及管理优化等。目前，公司已构建了热敏电阻

及温度传感器、低中高压压力传感器、氧传感器及氮氧传感器、力传感器等

多层次及丰富的产品矩阵体系。公司将在继续保持热敏电阻及温度传感器、

陶瓷电容式压力传感器增长的同时，大力推进MEMS压力传感器、玻璃微

熔压力传感器、力传感器、氧传感器的市场拓展，并依托现有的汽车、家电、

光储充、工业控制等领域丰富的客户资源，积极推广、渗透导入、交叉应用

不同类型的传感器，进一步提升公司的市场占有率及核心竞争力。未来，公

司将密切关注智能传感器行业的技术发展与市场趋势，并依托自身技术积

淀，适时探索和布局新的产品应用领域，为未来培育新的业务增长点奠定基

础。

问题 2：请介绍一下公司在机器人领域的产品布局以及业务进展情况。

回复：目前，公司已具备较为丰富的机器人用力传感器产品品类，具体

涵盖压式测力传感器、拉压力传感器、弯矩传感器、扭矩传感器及六维力传

感器等产品，现已与多家国内机器人企业进行送样测试及技术交流，公司将

努力加速力传感器产品的市场导入与新客户拓展，全面提升在上述应用场景

的市场渗透率与解决方案竞争力，为公司未来长期稳健发展奠定基础并持续

注入新动能。2026 年 1月 27 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审

议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2026

年度向特定对象发行股票方案的议案》，拟采用向特定对象发行 A 股股票



的方式，募集资金用于压力传感器扩产项目、陶瓷电容式压力传感器产线升

级项目、力传感器产线建设项目、MEMS 传感器芯片研发及产业化项目、

补充流动资金。其中募投项目中的力传感器产线建设项目主要是公司拟计划

通过购置生产设备，新增年产约 50 万只力传感器产能。本项目将分别采用

金属应变片工艺与MEMS 硅基应变片工艺进行力传感器生产，项目产品涉

及拉压力传感器、力矩传感器、六维力传感器。本项目的实施有助于丰富公

司产品体系，巩固公司在行业内的领先地位。

问题 3：请问公司新能源汽车领域的客户合作情况如何？

回复：近年来，我国新能源汽车市场高速发展，国产新能源汽车渗透率不断

提升，伴随着智能化水平提升、充换电基础设施不断完善、消费者需求提升

等因素，未来市场空间广阔。在新能源汽车领域，公司的温度－压力一体传

感器（目前主要应用于测量新能源汽车热泵空调系统以及发动机机油压力和

温度）已实现大批量供应，其所涉及的核心发明专利“一种温度－压力一体

式传感器”打破了国外公司对该类型产品的技术壁垒，目前已实现比亚迪、

北美某知名新能源汽车客户等汽车客户大批量交付。未来，公司在持续做好

现有客户服务、深化合作深度和黏性的同时，加快拓展新能源汽车零部件产

品及新客户群体，努力提高市场份额，助力公司未来进一步扩大销售收入规

模。

问题 4：请问公司再融资进展情况？

回复：公司本次再融资采用向特定对象发行 A股股票的方式，募集资

金总额不超过 54,440.00 万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后的

募集资金净额将全部用于压力传感器扩产项目、陶瓷电容式压力传感器产线

升级项目、力传感器产线建设项目、MEMS传感器芯片研发及产业化项目、

补充流动资金。相关工作正在按计划有序推进中。

2026 年 1 月 27 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了

《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2026年度向

特定对象发行股票方案的议案》等全部相关议案，为后续的申报工作奠定了

基础。

根据监管要求，本次向特定对象发行股票事项尚需提交深圳证券交易所



审核通过，并获得中国证监会同意注册批复后方可实施。后续公司将根据进

展情况，严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

问题 5：请简单介绍一下定增项目中关于 MEMS 传感器芯片研发及产

业化项目的情况。

回复：MEMS 传感器芯片研发及产业化项目（以下简称本项目）实施

主体为安培龙及上海安培龙。根据项目投资概算，本项目总投资 5,790.00

万元，拟使用募集资金投资 5,640.00 万元。

公司计划通过两年时间进一步开展MEMS 压力传感器感压芯片、单桥

压力接口芯片、双桥压力接口芯片、玻璃微熔压力传感器用MEMS 半导体

应变片以及力传感器用MEMS半导体应变片等芯片的技术研发工作，并实

现MEMS压力传感器芯片模组的产业化。项目实施后，公司将形成年产逾

500万个MEMS压力传感器芯片模组的产能规模，充分满足公司MEMS压

力传感器芯片模组对于MEMS压力传感器的自产需求。一方面，本项目建

设有助于公司MEMS压力传感器芯片模组由原来的外采转变为自主供应为

主，可较大程度降低MEMS 压力传感器的生产成本，提升公司盈利能力，

增强市场竞争力。另一方面，在下游应用场景逐渐丰富与MEMS压力传感

器技术不断革新的背景下，本项目建设有利于确保MEMS 压力传感器的质

量稳定性与协同性，对公司加快新技术、新产品的产业化落地具有积极意

义。。

附件清单（如有）

日期 2026年 2月 3日


